Wir sind professioneller PCB-Hersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrungen. Produkte Range-Single,
doppelt seitlich, mehrschichtige PCB, flexible PCB und MCPCB. Wir konnen einen schnellen Prototyp-

Service - S/ S in 24 Stunden, 4-8 Schader in der 48-96-Arbeitszeit-Produktionszeit bereitstellen.

Kupferplattenlocher Minimum .025 AVG, 0,020 min .. Locher dirfen nicht angeschlossen werden

Packen Sie mit farblosen transparentem Blasenfilm, 25 PCs / Beutel, Trockenmittel in Flanke geben,

Feuchtigkeitsanzeigekarte auf der Oberseite setzen

Hersteller von Leiterplatten
PCB-Board-Hersteller China

PCB-Prototyphersteller China

Schnelle Details

Herkunftsort Guangdong China (Festland) Markenname O-fuhrend
Grundmaterial EN-4, Aluminium Kupferdicke. 0,5 0z-0z
. , Mindest.
Mindest. LochgrofSe 0,2 mm L . 0,2 mm
Linienbreite

Oberﬂéichenveredelung.I(_;Iglsdll Immersion, OSP, Bleifreier Dicke des Boards. (0,1 bis 5 mm

LED, Handy, Klimaanlagen, Industrielle
pnwendbar auf Waschmaschinen Charakter Steuerung PCB.
Zertifikate 1SO9001, UL, ROHS, SGS Q / ctn. 10pcs-100pcs.
Gewicht 0,01 kg-5 kg Moq. 10pcs.
Farbe Blau, rot, grun, schwarz. Gelb  |Preis $0,1-$ 10

Power Bank PCB-Baugruppe .
Modell-Nr PCBA-Hersteller Grolde 0,01 m3-10.
Art des Trokles. Anforderung des Kunden. Mmd(_es't. Abstand 0,2 mm

der Linien
Verpackung und Lieferung.
Verpackungsdetails:|16 Jahre professioneller PCB-OEM-Kartenhersteller
Lieferdetails 7-12days.
Beschreibung des Produkts
16 Jahre professionelle OEM-Leiterplattenbrettherstellung
Punkt 2014. 2015 ~ 2016. 2017 ~ 2018.
Volumen [Stichprobe [Volumen [Stichprobe [Volumen [Stichprobe

IAnzahl der Schichten 32. 42, 38. 44, 42, 48.
Min / Raumlinie (pm) 50/50. 40/45. 40/45. 40/40. 35/40. 35/35.



http://www.o-leading.com/products/Small-volume-pcb-manufacturer23.html
http://www.o-leading.com/products/pcb-board-manufacturer-china-oem-pcb-board-manufacturer-china.html
http://www.o-leading.com/products/OEM-Pcb-prototype-manufacturer-china.html

Mindestbohrloch

0,15. 0,10. 0,15. 0,10. 0,15. 0,10.
Durchmesser (mm)
Seitenverhaltnis 14:1  [16:1 16: 1 18:1. 18:1.  [20:1
von Pth
n+c+n 4+c+4 b+c+5 5+c+5 6+c+6 5+c+5 6+Cc+6

Jede Schichtverbindung

5+2+56+2+6 [PP+2+56+2+6 [H+2+5[6+2+6

PCB.

Plattenfullung durch Ja - Ja - Ja

Mindest. Kernstarke

(Kupfer ausschliefen) jm 50. 40. 40. 30. 40. 30.
Min-Laserbohrer. 75. 65. 65. 50. 50. 40,
Durchmesser (pm)

Via auf begraben Ja i Ja i Ja

Loch / gestapelt iiber

Material FR4, MEGTRON, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.
Integrierter Kondensator Ja i Ja i Ja

Oberflachenprozess

Bleifreier Hasl, enig, osp, Immersion Silber, Tauchzinn,
Gold des Blitzes, goldene Fingerplattierung, selektive harte
Goldplattierung,

IAbziehbare SchweilSmaske, Carbon-Tinte
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Verpackungsinformationen 16 Jahre professioneller OEM-PCB-Board-Hersteller

Lieferungsdetails. 7-12days.

Shipping service
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1. Wie sorgen o-leitende Qualitat?

Unser hoher Qualitatsstandard wird folgendermalSen erreicht.

1.Der Prozess wird unter ISO 9001: 2008 strikt gesteuert.

2.extensive Verwendung von Software beim Verwalten des Produktionsprozesses

3. TOSTATE-KUNST-TRESTEN-EQUIPMENTS UND -HOOLEN. Z.B. Fliegende Sonde,
Rontgeninspektion, AOI (automatisierter optischer Inspektor) und IKT (In-Circuit-Tests).
4Dediziertes Qualitatssicherungsteam mit Fehlerkonto-Analyseprozess
5.Kontinuierliches Personal Training und Bildung

2. Wie halten o-fithre Thren Preis wettbewerbsfahig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien)
verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht; Chinesische Wahrung RMB hatte 31% uber US-Dollar
geschatzt. Und unsere Arbeitskosten stiegen ebenfalls deutlich an. O-Leder hat jedoch unsere
Preisgestaltung festgehalten. Dies gilt ausschliefSlich unseren Innovationen bei der Verringerung
von Kosten, der Vermeidung von Abfallen und Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der
Branche auf demselben Qualitatsniveau sehr wettbewerbsfahig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist
gegenseitig vorteilhaft, wenn wir [hnen einen Vorteil von Kosten und Qualitat bieten konnen.



3. Welche Arten von Boards konnen den o-fuhrenden Prozess?
Common FR4, High-TG- und halogenfreie Boards, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupferbucher,
PT usw.

4. Welche Daten sind fiir die PCB-Produktion erforderlich?
Es ist am besten, Daten in Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Dartiber hinaus konnen Cam350,
CAD, Protel 99se, Pads, DXP und Eagle auch verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf fiir Multi-Layer-PCB?

Materialschneiden — Innen-Trockenfilm — Innenatzen — Innen-AOI - Multi-Bond — Schicht-Stapel-
Up-Pressung — Bohrung — PTH - Paneel-Plattierung — AulSen-Trockenfilm — Muster-Plattierung —
AulSenatzen — AufSen-AOI — Lotmaske — Komponentenmarke — Oberflache— Routing - e/t -
Sichtprifung.



